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Abstract (en)
The HF connector has a screened housing of thin metal plate (10) that contains a terminal block (40) that receives the ends of wires (32) from a
cable (16). The top of the housing is formed with a cover section (14) that is moved to enclose the housing and also has sections (24) that can be
crimped around the cable to provide retention. The cover forms the main body at a reduced thickness section (26) that acts as a hinge. The cable
core wires (32) pass through an end cap (38).

Abstract (de)
Ein HF-Steckverbindersystem mit auch bei hohen Frequenzen im Bereich von 10<8> Hz niedrigem Transferwiderstand umfasst einen
standardisierten Steckdoseneinsatz und einen entsprechenden Stecker als Steckverbinderteile. In diesem System ist eine geerdete Abschirmung
(10) von Kabel zu Kabel (16) durch beide Steckverbinderteile geführt. Sie ist grossflächig am Metallgeflecht (36) des HF-Kabels (16) des einen und/
oder andern Steckverbinderteils angeschlossen, mit im Verhältnis zum Querschnitt durchgehend grosser Oberfläche und wenigstens einem flexiblen
Bereich (26,28) ausserhalb des Isolationsmantels (34) zu grossen Kontaktflächen (46) für den komplementären Steckverbinderteil geführt. Damit ist
das Kabelende in einem einstellbaren Winkel anpassbar, was eine verkürzte Baulänge erlaubt. <IMAGE>
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